
Feature1:  Controllo della temperatura 100 ° c-450 ° c
feature2:  Aeratore senza spazzole e flusso d'aria morbido
Caratteristiche3:  Prezzo di fabbrica, fornitore di garanzia commerciale
Caratteristiche4:  Accetti il ​​piccolo ordine e l'ordine dell'OEM
 
 

uso
1. Adatto per dissaldare più componenti, come SOIC, CHIP, QFP, PLCC e BGA ecc
2. Applicabile per restringimento, riscaldamento, depainting, scongelamento, preheaing e saldatura di
gomma ecc.
 












